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ULTRAFAST SEMICONDUCTORS AND LASERS
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! We can imprint 3"-wafers in a single-step
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Flexible
+ Easy separation
+ Conforms wafer shape
+ Low imprint force
Glass supports pattern layer
+ No distortion
Soft
+ Robust against particle
Transparent

+ UV-curing

Our soft stamp

Soft cushion

PDMS (2mm)

Thin glass (50pum

\ Nano patterned
Hard-PDMS

(5-50pm)

Oma nimi ja esityksen aihe vaihdettava mastersivulla
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Soft stamp tolerates dust or small particles

— 10 um
2 Uum

Oma nimi ja esityksen aihe vaihdettava mastersivulla
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Oma nimi ja esityksen aihe vaihdettava mastersivulla
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Oma nimi ja esityksen aihe vaihdettava mastersivulla
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